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B (Jst katlarinda beton imalati
devam eden yapilarda,
iskele kurmadan iceriden
dis cephe duvar imalatina
baslanmasini saglar.

iskele dis cephede yaltim
uygulamasina baslanacag!
zaman kurulur.

B Duvarin dista kalan
kismindaki profil bosluguna
disiik yogunluklu

mineral yin yerlestirilir.
Isi yalitiminda artig ve
sirekliligi saglamak icin,
istenilen kalinlikta yalitim
malzemesi uygulanarak
mantolama yapilir.
Mantolama uygulamasi
IZODER'in tavsiye ettigi
uygulama esaslari dikkate
alinarak yapiimahdir.

B Dig duvarlari Omega dis
cephe sistemi ile imal edilen
binalarin kullanim alanlari
artar. Emsalden kazanmilir.

B ¢ yiizeyde son kat algI

levha sabitlenmeden 6nce
sap, siva, gibi tim 1slak
imalatlar tamamlanabilir. Bu
imalatlarin sonunda son kat
alci levha BoardeX yiizeyine
sabitlenerek duvar yiizeyi
bitirilir. Boylelikle, santiye
ve katlardaki malzemeler
dis hava kosullarindan
korunurken, iceride
calisanlar igin daha
konforlu bir ¢alisma

ortami saglanir.

Omega dis cephe sistemi,
secilen profil tipine gore
en fazla 20 m yikseklikteki
binada, 130 km/h riizgar
yukiini karsilayacak
sekilde tasarlanmigtir.
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Omega Dis Cephe Sistemi Yardimci Malzemeler

DU 50-75-100

profili
38x38 mm

Omega dis cephe sisteminde tabana ve tavana sabitlenerek dig
cephe kuru duvar sisteminin olusturulmasinda kullanilir.

BoardeX

DCC 50-75-100
dis cephe profili
45x30 mm

BoardeX DCC profili Omega dis cephe sisteminin
olusturulmasinda kullanilan, 45x30 mm kanat ytiksekliklerine
sahip 0,9 mm et kalinhgina sahip profildir.

BoardeX
DC 50-75-100
profili 53x42 mm

BoardeX DC profili Omega dis cephe sisteminin yapiminda
kullanilan, 53x42 mm kanat yiiksekliklerine sahip 0,6 mm et
kalinligina sahip 275 gr/m2 galvaniz kapli profildir.

BoardeX

iki DC profilini birbirine sabitleyerek sistemin biitiin halde

omEQa calismasini saglayan 0,50 mm et kalini§inda 100 gr/m2 galvaniz
profili kapl profildir.

26x25x26 mm

ses va"tlm DU ve kenara denk gelen DC profillerinin altina yapistirilan
bandl kendinden yapiskanli ses yalitim bandidir.

50-75-100

Dri"ex CT cephe profillerinin braketler ve iki metalin birbirine

sapkali vida sabitlenmesinde kullanilan, 6zel vidadir.

BoardeX
horazan vida

Dis cephe levhalarinin 0,7 mm et kalinligina kadar olan profillere
sabitlenmesinde kullanilan korozyona dayanimli, 6zel tasarlanmig
vidadir.

BoardeX matkap
uclu vida

Dis cephe levhalarinin 2 mm et kalinhigina kadar olan pro-
fillere sabitlenmesinde kullanilan korozyona dayanimh ozel
tasarlanmig vidadr.




iboardeX

exterior sheathing

Borozan
vida 38

ice bakan kisimdaki alci levhalarin BoardeX iizerinden 0,7 mm
et kalinh§ina kadar olan profillere sabitlenmesinde kullanilan
vidadir.

Diibel-vida

Dis cephe duvari yapiminda galvanizli profilleri dosemeye
sabitlemede kullanilan plastik dibel ile pul basli vida setidir.
8 mm plastik diibel ve 45 mm pul bagli vidadan olusmaktadir.

Mineral Yiin

Camyiinii veya tasyiinii

Isi —ses ve yangin yalitiminda artig saglamak igin istenilen
kalinlikta kullanilir.
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Malzeme Analizi

Dis cepheden gdriiniim.
BoardeX

Tagyiinii 50 kg/m®

BoardeX DCC dis cephe profili
Yalitim malzemesi

Alkali dayanimhi siva filesi
Probase Render

Matkap uclu mantolama diibeli

ic cepheden goriiniim.
COREX

BoardeX

Mineral yin

BoardeX DC profili

Drillex sapkal vida
BoardeX Omega profili
Dilbel vida

DU profil

Ses yalitim bandi

XK=40 cm
Malzeme Adi iketim
DCC profili igin %¢=60 cm ; DC profili igin %X =40 cm

BoardeX 2,10 m2
COREX 1,05 m2
BoardeX DCC 50/75/100 dis cephe profili (45x30; 0,9 mm; Z275) 2,90 mt
BoardeX DC 50/75 profili (53x42; 0,6 mm; Z100) 1,90 mt
DU 50/75/100 profili (38x38; 0,6 mm; Z100) 0,84 mt
DU 50/75 profili (38x38; 0,6 mm; Z100) 0,84 mt
BoardeX omega profili (27x25; 0,5 mm; Z100) (her 70 cm’de bir) 1,60 mt
BoardeX matkap uclu vida (20 cm ara ile) 26 adet

BoardeX borazan vida (40 cm ara ile) 11 adet

Drillex sapkali vida 3,5 adet
Borazan vida 38 (30 cm ara ile) 13 adet

Diibel-vida 5,90 adet
Ses yalitim bandi 2,90 mt
Derz bandi veya kagit bant 1,80 mt
DERZTEK derz dolgu algisi 0,40 kg

Mineral yiin i¢ (distk yogunluklu) 1,05 m2
Mineral yiin dis (diisik yogunluklu) 1,05 m?

X =60, DCC profili aks araliklarinin 60 cm$ =40 DC profil aks araliklarinin 40 cm oldugunu belirtmektedir.
111 Malzeme analizi yapilan duvar alani 4mx2,5m = 10 m2 olarak hesaplanmis olup, hesaplara %5 fire dahil edilmistir.
Not: Detayli bilgi icin “BoardeX sistem kitabi” ya da www.boardeX.com.tr adresine bagvurabilirsiniz.
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Omega Dis Cephe Sistemi - Uygulama

Omega dis cephe sistemi uygulama alan Ses yalitim bandinin hazirlanmasi
Omega dis cephe sistemi, binalarda performansi yiiksek, DU profillerinin ve kenarlara denk gelen DCC ve DC profillerinin
ISKELESIZ kuru duvar imalati yapimina olanak saglar. Ust katlarda altina kendinden yapigkanh ses yalitim bandi yapistirilir.

beton imalati devam eden yapilarda i¢ kisimdan, dis duvar
imalatina baslanabilir.

Iﬁ::jéﬁzf”f

ilk sira profillerin vidalanmasi ik sira profillerin vidalanmasi

ilk sira DU profili, karkas sinirindan diibel vida kullanilarak en fazla Tavandaki DU profil hatti sakil ile tabana tasinir.
60 cm araliklar ile tavana sabitlenir.

600"

— ¥

1ecm

A
ilk sira profillerin vidalanmasi ik sira profillerin hazirlanmasi
ilk sira DU profili, karkas sinirindan diibel vida kullanilarak ilk sira DCC profilleri, kat yiiksekligine gore en az 1 cm kisa

en fazla 60 cm araliklar ile tabana sabitlenir. kesilmelidir.
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Omega Dis Cephe Sistemi - Uygulama

Profillerin vidalanmasi ik sira DCC profillerinin yerlestirilmesi
Daha 6nce altina ses yalitim bandi yapistiriims, ilk DCC profili, ilk sira DCC profilleri, 40 cm aks araliklariyla, kisa kanadi disa
en fazla 60 cm araliklarla, kisa kanadi disa gelecek sekilde, gelecek sekilde DU profilleri igerisine yerlegtirilir.

diibel vida kullanilarak mevcut kolona sabitlenir.

BoardeX’in kesilmesi BoardeX’in kesilmesi

Kesilecek BoardeX olgiisii kalem ile ylizeye isaretlenir. BoardeX isaretlenen yerinden mastar yardimi ile maket bicag
kullanilarak kesilir. BoardeX‘in kesimi igin spiral, jet tasi gibi toz
cikaran aletlere ihtiyag duyulmaz.

BoardeX’in sahitlenmesi BoardeX’in sahitlenmesi

BoardeX'in sabitlenmesine tam levha ile igeriden baslanir. Sabitleme i¢in BoardeX matkap uglu vida kullaniimalidir. BoardeX
matkap uclu vida, diiseyde en fazla 20 cm, yatayda 40 cm

araliklarla vidalanir.
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BoardeX’in vidalanmasi Omega profilinin yerlesimi
Tim profillere BoardeX sabitlenerek yiizey kapatilir. Omega profilleri diiseyde en fazla 70 cm araliklar ile sabitlenir.

Omega profilinin yerlesimi Omega profilinin sabitlenmesi

Omega profilleri BoardeX yiizeyine 10 derecelik aglyla yerlestirilir. BoardeX omega profili kanatlarindan, BoardeX iizerinden DCC
profillerine BoardeX matkap uglu vida ile sabirlenir.

Omega Profilinin Yerlesimi Ikinci sira DU profillleri yerlesimi
Omega profilleri arasinda birakilan bosluk omega boslugundaki Altina ses yalitim bandi yapistinimis ikinci sira duvar U profilleri
hava akimini da saglayacaktir. ile BoardeX arasinda 2,5 cm mesafe birakilir.
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Omega Dis Cephe Sistemi - Uygulama

Ikinci sira DU profillleri yerlesimi Profillerin hazirlanmasi
Duvar U profilleri, tavana ve tabana 60 cm araliklarla ve diibel ikinci sira DC profilleri, kat yiiksekligine gore en az 1 cm kisa
vida kullanilarak sabitlenmelidir. kesilmelidir.

.

Profillerin vidalanmasi Profillerinin yerlesimi
Altina ses yalitim bandi yapigtinimig ilk BoardeX DC profili, uzun ikinci sira BoardeX DCgroﬁIIeri 60 cm aks araliginda yerlestirilir.
kanadi omega profilinin izerine gelecek sekilde yerlestirildikten Boylelikle iki siradaki DC profil hatlarida sasirtilmig olur.

sonra en fazla 60 cm araliklarla ve diibel vida kullanilarak mevcut
kolona sabitlenir.

DC profilinin sabitlenmesi Mineral yiin yerlesimi
Duvar G profilleri, uzun kanadinin i¢ kismindan omega profillerine Isi yalitiminda artis saglamak igin ikinci sira profiller arasina disiik
Drillex sapkali vida ile sabitlenir. yogunluklu mineral yiinler yerlestirilir.
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Mineral yiin yerlesimi Uyan!

Duvarin her noktasinda ayni i1si yalitiminin saglanmasi icin Mineral ytnler profiller arasinda bosluk yapmayacak bigimde
mineral yiinlerin, profiller arasinda bosluk kalmayacak sekilde yerle%tirilmelidir. Mineral yiinler diizgiin yerlestiriimedigi durumda
yerlestirilmesine dikkat edilmelidir. isten

ilen 1s1, ses ve yangin performanslarina ulasilamayacagi
unutulmamalidir.

ic cephe yiizeyin kapatiimasi BoardeX’in vidalanmasi
Duvarn i¢ yiizeyindeki BoardeX, dis yiizeye bakan BoardeX'in ek i¢ yiizeydeki BoardeX, profillere en fazla 40 cm araliklarla,
yerlerine denk gelmeyecek sekilde, sasirtilarak uygulanmalidir. BoardeX borazan vida ile sabitlenir.

ic cephe yiizeyin kapatiimasi Islak imalatlarin uygulanmasi
Uygulamaya tam boydaki BoardeX ile devam edilip BoardeX ic yiizeydeki BoardeX'ler sabitlendikten sonra, bina icerisinde sap
profillere sabitlenir. Boylelikle, tlim duvar yiizeyindeki BoardeX seramik gibi 1slak imalatlarin hepsi tamamlanabilir.

ek yerleri sasirtilir.



Omega Dis Cephe Sistemi - Uygulama

COREX uygulamasi COREX vidalama
ig cephedeki 1slak imalatlar tamamlandiktan sonra COREX COREX duseyde en fazla 30 cm, yatayda ise 60 cm araliklarla
uygulamasina gegilebilir. COREX ek yerleri ilk kattaki ek yerlerine borazan vida 38 ile profillere sabitlenmelidir.

denk gelmeyecek sekilde sasirtilarak uygulanmalidr.

E — I
T

120cm | 120ecm | 120 cm
COREX vidalama Bilgi!!!
Uygulamaya tam boydaki algi levha ile devam edilip algi levhalar Béylelikle ISKELESIZ imalatla dis cephe duvari tamamlanir.
profillere sabitlenir. Béylelikle, tlim duvar yiizeyindeki ek yerleri de BoardeX yiizeyi, dis hava kosullarinda 12 aya kadar, iizerine
sagirtiimig olur. herhangi bir kaplama yapmaya gerek kalmadan agikta birakilabilir.

Tagyiinii yerlegimi Tasyiinii yerlesimi

i¢ kisimlardaki imalatlar tamamlanip disariya iskele kurulduktan Tas yinleri profiller arasina bogluk yapmayacak sekilde
sonra DGC profilleri arasina diistik yogunluklu tas ytinleri yerlestirilir. Boylelikle sistem, (izerine mantolama uygulamasi
yerlestirilir. yapilmaya hazir hale getirilir.
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Omega sisteminde
MANTOLAMA
uygulamasi

g,

B \IL

Yalitim malzemesinin sahitlenmesi
Baylelikle tiim ylizey yalitim malzemesi ile kaplanir.

*PROBASE mineral (bitirme sivasi)

Yiizeyin tamamlanmasi

Mantolamada kullanilan yalitim malzemesi yiizeyi tizerine sirasi ile
astar kati ve mineral siva (bitirme sivasi) uygulamasinin ardindan
ylizey boyanarak tamamlanir.

Mantolama uygulamasi

Projesine gore secilmis kalinliktaki yalitim malzemesi (EPS,XPS)
;;rofillberle denk gelen yerlerinden, matkap uglu, parasiit basl dibel
ile sabitlenir.

Mantolama uygulamasi

Tiim yiizeye astar kati uygulandiktan sonra, alkali dayanimli
160gr/m2 agirhgindaki siva filesi yiizeye , astar kati igerisine
gOmiiliir ve ylizey 1 giin sonra yapilacak bitirme sivasi igine hazir
hale getirilir.

Pencere
uygulama detayi
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Omega Dis Cephe Sistemi - Uygulama

Pencere uygulama detayi Pencere uygulama detayi
Pencere kasasinin sabitlenecegi hatta denk gelen dikmede DCC ve DU Yataydaki pencere boslugu lcisiinde her iki tarafa bu profiller
profilleri birbiri igerisine gegirilir. yerlestirilir.

Lento profilinin olusturulmasi Lento profilinin yerlestirilmesi
0,6 mm et kalinhgindaki DU profili kapi genisligine gére kesilir. Belirlenen pencere dlgiisiinde olusturulan lento alt ve (st kisima
?((alr kanatlarindan 20 cm yukari donecek sekilde dik acyla yerlestirilir.

atlanir.

Lento profilinin sabitlenmesi Pencere uygulama detayi
OIy?turuIan lento, yan profillere, i¢ kisimlarindan Profillerin 40 cm aks aralijinda devam edebilmesi icin
Drillex sapkal vidayla, en az iki noktadan vidalanir. gerektiginde lento i¢ kisimlarina ek DCC profilleri yerlestirilmelidir.
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BoardeX’in sabitlenmesi ikinci sira profil hattinin tamamlanmasi
Pencere bogsluklarinda BoardeX ek yerleri, lento (izerine ve altina Daha dnceki adimlarda anlatildigi gibi ikinci sira profil hatti
denk gelecek sekilde profillere sabitlenmedir. tamamlanir ve mineral yinler yerlegtirilir.

Pencere uygulama detayi Yanlis uygulama!
iki sira profil arasinda olusan omega boslugunun timiine omega Pencere bogluklarinda BoardeX ek yerleri kenar profilleri ile ayni
profili, agraf vidasi ile sabitlenerek pencere boslugu gticlendirilir. hizada olmamalidir.

Dogru uygulama Pencere uygulama detayi

Pencere bosluklarinda BoardeX ek yerleri, lento (izerine ve altina Pencere boslugundaki, profiller tizerine uygun boyutlarda

denk gelecek sekilde profillere sabitlenmedir. anrdlex parcalari kesilerek yerlestirilir ve pencere kenarlari
apatilr.
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Omega Dis Cephe Sistemi - Uygulama

Pencere uygulama detayi

BoardeX parcalar BoardeX vidalar ile sabitlenerek pencere,
montajin yapimina hazir hale getirilir.

Kapi
uygulama detayi

Kapi uygulama detayi

Kapi kasasinin sabitlenecegi hatta denk gelen dikmede DCC ve
DU profilleri birbiri igerisine gegirilir.

5
'-.‘l-'

Kapi uygulama detayi

Yataydaki kapi boglugu dlgiistinde her iki tarafa bu profiller
yerlegtirilir.

Lento profilinin olusturulmasi

0,6mm et kalinhgindaki DU profili kapi genisligine gore kesilir. Yan
kanatlarindan 20 cm yukari donecek sekilde dik agiyla katlanir.

Lento profilinin yerlestirilmesi
Lento profili kapi yiikseklik 6lgiistine gore konumlandirilir.
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Lento profilinin sabitlenmesi

Olusturulan lento, yan profillere, i¢ kisimlarindan Drillex sapkal
vidayla, en az iki noktadan vidalanir.

BoardeX’in sahitlenmesi

Kapi bosluklarinda BoardeX ek yerleri, lento (izerine ve altina denk
gelecek sekilde profillere sabitlenmedir.

Kapi uygulama detayi

iki sira profil arasinda olusan omega boslugunun tiimiine omega
profili, agraf vidasi ile sabitlenerek pencere boslugu gtiglendirilir.

Kapi uygulama detay:

Profillerin 40 cm aks araliginda devam edebilmesi igin
gerektiginde lento i¢ kisimlarina ek DCC profilleri yerlestirilmelidir.

ikinci sira profil hattinin tamamlanmasi

Daha onceki adimlarda anlatildigi gibi ikinci sira profil hatti
tamamlanir ve mineral yiinler yerlestirilir.

Yanhis uygulama!

Kapi bO%IukIarmda BoardeX ek yerleri kenar profilleri ile ayni hizada
olmamalidir.
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Omega Dis Cephe Sistemi - Uygulama

Dogru uygulama!

Kapi bosluklarinda BoardeX ek yerleri, lento tizerine denk
gelecek sekilde profillere sabitlenmelidir.

Kapi uygulama detayi

BoardeX parcalari BoardeX vidalari ile sabitlenerek pencere
montajinin yapimina hazir hale getirilir.

Kapi uygulama detayi

Kapi boslugundaki, profiller iizerine uygun boyutlarda BoardeX
parcalari kesilerek yerlestirilir ve kapi kenarlari kapatilr.



Omega Dis Cephe Sisteminde Sikga Sorulan Sorular

SORU

CEVAP

® Omega dis cephe sistemi en fazla ka¢ m yiikseklikteki bir
cephede uygulanir?

B TS 498 standardina gore yapilan hesaplamalarda 130 km/h

riizgar yiki icin en fazla 20 m yikseklikteki cephelerde
uygulanir.

B DCC profili ve DC profili arasindaki fark nedir?

DCC profilleri disa bakan profil hattinda kullanilan 45x30 mm
kanat genigliginde 0,9 mm et kaliniginda 275 gr/m? galvaniz
kapli profil tipidir. DC profili ikinci sira profil hattinda kullanilan
53x42 mm kanat genisli§inde, 0,6 mm et kalinliginda, 100 gr/m2
galvaniz kapli profil tipidir.

B DCC ve DC profillerinin kanat yiikseklikleri neden farkli?

iki profil hattinin omega profilleri ile birbirine sabitlenirken,
vidalamanin rahat yapilabilmesi icin profillerin kant
yiikseklikleri farkhdir.

® Omega dis cephe sistemi ile Gift iskeletli sistem
arasinda ne fark vardir?

Omega dis cephe sistemi ile, dis cephe duvari olusturulurken
ilk basta iskeleye ihtiyag duyulmaz. Duvari imalatina karkas
icerisinden baslanir Gift iskeletli sistemde ise karkas digindan
baslanir.

® Omega dis cephe sisteminde omega profiline gerek var
midir?

Yiizeye gelecek yiiklerin karsilanmasi igin ilk sira profil hatti
ikinci sira profil hattina omega profili ile baglanmalidir.

® Omega dis cephe sisteminde algi levha vidalan ile
sabitleme yapilabilir mi?

Algi levha vidalari korozyona dayanikli olmadigindan
kullaniilmamalidir. Dig cephe imalatlarinda  korozyona
dayanikli BoardeX matkap uglu vida kullanilir

® jc cephede BoardeX vidalandiktan sonra sap- seramik
gibi 1slak imalatlar yapilabilir mi?

Evet yapilabilir. BoardeX bu tip imalatlardan etkilenmez.

® jce bakan yiizde BoardeX yiizeyi iizerine neden al¢i levha
uygulaniyor?

Dig cephe duvarinin yangin, ses, mekanik ve akustik
performansini arttirmak igin ig ylizeyde BoardeX (izerine bir
kat COREX uygulamasi yapilir.

B Yalitim malzemesi (EPS, XPS) ne ile sabitlenmelidir?

Yalitim malzemesi matkap uglu mantolama diibeli ile 60 cm
aks da ki profillere sabitlenir.
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BoardeX kuru duvar sistemleriyle yapiimis dis cephe
duvarlari, daha yuksek performans sunar tasarruf saglar...
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